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回应表
Reply Slip

致：         应科院科技研究（深圳）有限公司 采购部 	
致邮箱：     rfp-sz@astri.org 
发件人：
	公司名称：
	

	公司地址： 
	

	联系人姓名：
	

	联系方式：
	

	邮箱地址：
	

	公司官网 (如有)：
	




方案建议征集书标题：      为应科院提供打粗铝线焊接机	
方案建议征集书参考编号：  RFP2025/001

我们有意在2026年4月16日（北京时间中午12:00）的方案建议征集截止日期前提交本方案建议。请向我们发送有关方案征集要求的信息。

	授权人签名和公司盖章：
	

	签字人姓名：
	

	签字人职位：
	

	日期：
	




备注：
- 此为提交方案征集建议的非义务性回条。
- 应科院不承诺接受最低的方案建议（或采用评分标准的方案建议的最高综合得分）或任何方案建议，并保留与任何报价人就报价条款进行谈判的权利。
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